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Abstract (en)
A procedure consists of attaching a circular or rectangular plate with a space terminal (21) to the surface of an electrical component (10) such as a
heating resistance, using an electrically conducting adhesive (4). The joint can incorporate copper strands (3) from an electrical cable, the strands
having a diameter of 0.5-0.8 mm. The adhesive is in the form of a thermostable conducting resin, such as a silver-charged polyimide, which is dried
and reticulated after the joint has been made.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de réalisation de connexions par collage de cosses (6) ou composants similaires, sur une piste résistive (10) pour
plaque chauffante. Elle concerne également des cosses (6) pour la mise en oeuvre du procédé. Selon l'invention, on réalise par découpe une série
de lamelles fines (64,65) dans une ou plusieurs zones de la base (62,63) de la cosse (6), que l'on enduit avec de la résine conductrice (4). On
procède alors à une étape de séchage et de réticulation de la résine conductrice (4) pour réaliser le collage de la cosse (6) sur la piste résistive
(10). Pendant cette étape, les lamelles (64,65) jouent le rôle de drain pour évacuer les bulles de gaz qui se forment. Application notamment aux
plaques chauffantes pour bouilloires ou récipients chauffants similaires. <IMAGE>
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